	
	导热率
300K 下的 W/(m*K)

	金刚石
	1300-2400

	硅
	611

	银
	429

	铜
	401

	金
	317

	铍
	250

	铝
	240

	氮化铝
	200

	钨
	180

	锌
	116

	镍
	91

	铁
	84-90

	铟
	82

	钯
	72

	铂
	72

	铟90 银10
	67

	锡
	66

	金80 锡20 
	57

	锡63 铅37 
	50.9

	锡60 铅40 
	49.8

	锡50 铅50 
	46.7

	锡62 铅36 银2 
	49

	金88 锗12 
	44

	锡40 铅60 
	43.6

	锡30 铅70 
	40.5

	锡20 铅80
	37.4

	锡10 铅90 
	35.8

	锡5 铅95 
	35.2

	铅
	35

	AI2O3 (96%)
	35

	锡银 
	33

	锡锑 
	28

	锑
	24

	42 合金 
	15.6

	银填充的相变型光盘片 
	3 - 8 

	氮化硼填充的硅树脂
	6

	银填充的铸模 
	1.3 - 5 

	模压料 
	0.6 - 0.7 

	BT 环氧树脂 
	0.19

	FR-4
	0.11

	空气
	0.03


